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沉金工艺在Pcb线路板的应用

沉金工艺在Pcb线路板的应用

双层pcb高TG板表面处理工艺有很多种，例如：喷锡(有铅、无铅)、OSP、沉金、镀金、镀镍、沉金等等

那么什么样的PCB线路板为沉金板呢?PCB线路板上的铜主要为紫铜，铜焊点在空气中容易被氧化，这样
会造成导电性也就是吃锡不良或者接触不良等现象出现，大幅度降低了电路板的性能，为了防止这种情
况出现，会根据产品的应用领域做出要应的措施，比如对铜焊点进行表面处理，沉金就是在表层面镀金
，而金可能有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉，沉金工艺之目的的是在pcb线路板表面上沉积颜色稳定
，光亮度好，镀层平整，可焊性良好的镍金镀层。沉金工艺是防止表面防氧化的一种处理方式，是通过
化学反应在铜的表面覆盖上一层金，也可以称之为“化金”。

由于沉金板的成本较高，在PCB设计时，一般情况下都不会用到沉金工艺，当你需要做按键板，或者接
插口或PCB线路板的线路宽、焊盘间矩不足时，就可能需要沉金，沉金的板子不易生锈，接触电阻小，
如果在情况下还采用喷锡工艺的话，往往会出现生产难度大，锡搭桥、短路情况出现，为了板子的性能
稳定在这种情况下会出现采取沉金等工艺，就基本不会有类似情况出现。

琪翔电子工程团队根据客户的pcb资料给出合理的建议，根据不同产品的特性，制定不同的生产工艺，我
们拥有一整套完整PCB板设计及开发系统，给您提供设计、研发、生产上佳方案！
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PCB线路板分层的原因

PCB线路板吸收热量后，不同材料之间产生不同的膨胀系数而形成内应力，如果树脂与树脂，树脂与铜
箔的粘接力不足以抵抗这种内应力将产生分层，这是PCB线路板分层的根本原因，而无铅化之后，装配
的温度和时间的延长，更易造成PCB线路板的分层。

那么PCB线路板分层应该采取什么样的措施呢？琪翔电子为大家介绍PCB线路板分层措施：

1、基材的选用要尽可能的选用有信誉保障的合格材料，多层线路板的PP料的品质也是相当关键的参数。

2、层合的工艺控制到位，尤其针对于内层厚铜箔的多层线路板，更是要注意。在热冲击下，多层板的内
层出现PCB线路板分层，造成整批报废。

3、沉铜质量。孔内壁的铜层致密性越好，铜层越厚，PCB线路板耐热冲击越强。既要PCB线路板的可靠
性高，制作成本又要求低，电镀工艺的控制各个步骤都要求精细化控制。

当双层pcb高TG板在高温过程中，由于板材膨胀过大，导致孔内铜箔断裂，无法导通。这就是过孔不通
。这也是分层的前兆，程度加重时就表现为分层。

PCB线路板厂家的品质要求

科技的不断发展使行业细分的越来越明显，电子产业是目前全球化、市场化最为彻底的领域，而追逐高
新的技术和低廉的成本是电子产业发展的必然趋势，  所以PCB线路板厂家需要拥有较高的产品品质和
低廉的成本优势，PCB线路板加工的品质就是产品的质量级别。

PCB线路板质量的形成贯穿于产品形成的全部过程，PCB线路板产品品质与制造的全过程都有关。每一
个PCB线路板厂都特别注重品质问题，品质是生产出来的，不是检验出来的，琪翔电子要求：把自己当
成上个工序的消费者，把下个工序当成你的客户。每一块电路板的背后都有一群默默在进行质量检验的
质保人员。完善的质量管控系统是每一个双层pcb高TG板加工厂需要的。
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